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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Werlkarte mit Implantier- 
tem Halbleiterchip gemaB dem Oberbegrifl des An- 
spruchs 1 , fur die sich in der Fachwelt die Bezeichnung 
Chipkarte eingeburgert hat. 

Der hier gewahlte Begriff Wertkarte soli sowohl die 
bekannten Kredit- bzw. DebilkartenfurGeldausgabeau- 
tomaten, Kartentelefone und andere Endgerate der 
Kommunikationstechnik als auch Identifikalionskarten 
fur die Zugangskontrotle von sicherheitempfindlichen 
Berelchen umfassen. 

Wertkarten mit implantierten Schaltkreisen (Halb- 
leiterchips) sind in vielfaltigen Ausfuhrungsformen be- 
kannt (z. B. DE-C-26 21 269 und DE-C-26 21 271). Der 
In die Wertkarte Implantlerte integrierte Schaltkrels wird 
Ober elektrische Kontakte aktiviert. die sich In dem kar- 
tenbetatigten Endgerat befinden. 

Kartenbetatlgte Endgerate der Kommunikations- 
technik als auch DIenstleistungsautomaten Im Bankge- 
werbe haben in den letzten Jahren eine zunehmende 
Verbreltung erfahren. 

Die auBeren Abmessungen einer solchen Wertkar- 
te sind international durch den Standard ISO 7810. die 
Position der Kontaktflache des Halbleiterchips durch 
den Standard ISO 7816-2 genormt. 

Bei der Entwicklung von Halbleiterchips fur Wert- 
karten hat sich in der neuesten Zelt ein derartiger stOr- 
mischer Fortschritt ergeben, daB in einem Halbleiter- 
chip die Prozeduren fOr mehrere verschiedene Anwen- 
dungen beinhaltet sind. Deshalb ist die Forderung auf- 
gekommen, die Benutzung soweit als moglich von der 
Endgerategr63e unabhangig zu machen. Es Ist namlich 
heute schon unumstritten, da8 Chlpkarten die zukQnftl- 
ge Geratetechnologle maBgeblich beeinflussen und 
mitgestalten werden. Es zeigt sich heute schon am An- 
fang der Entwicklung, dafJ die Chipkarte in ihrer derzei- 
tigen Gro8e fOr einige Chipkarten-Endgerate der Zu- 
kunft zu gro8 sein wird. 

Es ist eine Wertkarte mit einem Magnetstreifen als 
Speichermedium bekannt, die aus einem Kartentrager 
und einem auf diesem aufbringbarem Streifen besteht, 
der zum Zwecke der Mehrfachverwendung durch einen 
neuen Streifen ersetzt werden kann. Eine solche mehr- 
teilige Wertkarte kann jedoch nicht in verschiedenen 
GroUen benutzt werden (DE-A-31 29 364). 

Es sind Herstellungsverfahren von Chlpkarten be- 
kannt, bei denen der Halbleiterchip und die auBeren An- 
schluBbereiche in eine fensterartige Aussparung des 
Kartenkdrpers eingepaBt werden, ehe sie irreversibel 
miteinander verbunden werden. Eine Benutzung als 
verschleden groBe Wertkarte ist dabei ebenfalls nicht 
vorgesehen (DE-A-Sl 30 206, DE-A-31 30 213). 

Eine Wertkarte mit einer in ihren Abmessungen ge- 
genOber der Wertkarte wesentlich kleineren Ausspa- 
rung und einem in die Aussparung passenden Trager- 
telt, auf dem ein Halbleiterchip und Kontaktflachen an- 
geordnet sind, die mit dem Halbleiterchip in Verbindung 



stehen und fur die Verbindung zwischen Halbleiterchip 
und Endgerat vorgesehen sind, wobei die AuBenab- 
messungen der Wertkarte und bei in der Wertkarte eln- 
gesetztem Tragerteil die Position der Kontaktflachen in- 

s ternationaler Normung entsprechen, ist aus der US 4 
511 796 bekannt. Zweck dieser dort angegebenen Vor- 
richtung ist es, den Halbleiterchip in die Wertkarte ohne 
Versiegelung zu tmplantieren. um eine Beschadigung 
des Halbleiterchips zu vermelden. 

10 Weiterhin ist durch die US 4 443 027 eine Wertkarte 
bekannt. die mehrere Halbleiterchips auswechselbar 
enthalt. Zweck des angegebenen Gegenstandes ist es, 
eine Wertkarte zu schaffen, auf der mehrere Halbleiter- 
chips von unterschiedllchen Anwendem angeordnet 

IS werden konnen. 

Endlich ist eine Chipkarte bekannt. bei der zwi- 
schen dem IC-Baustein, der AnschluBleitung sowie der 
Kontaktflache und dem ubrigen Kartentrager eine Soll- 
bruchstelle vorgesehen ist. Eine Venwendung dieser 

20 Chipkarte in verschiedenen GroBen ist nicht moglich 
(DE-A-34 20051). 

Die Erfindung hat demzufolge die Aufgabe, den in 
die Wertkarte implantierten Halbleiterchip unabhangig 
von der GroBe der als Trager venA^endeten Wertkarte 

25 verwendbar zu machen. 

Gegenuber dem bekannten Stand der Technik wird 
die Aufgabe der Erfindung dadurch gelost, daB das Tra- 
gerteil eine entgegen einer Rastkraft herausdruckbare 
rechtecklge Mink^hlpkarte ist und in der Wertkarte allein 

30 durch die Fonmgebung wenigstens eines Tells seiner 
Randquerschnitte zu wenigstens einem Teil der Rand- 
querschnltte der Aussparung gehalten ist. 

ZweckmaBIg macht der herausnehmbare Einsteck- 
teit etwa 0,3 der Hohe und 0,6 der Breite einer Norm- 

35 wertkarte aus und die ihn umgebenden Wertkartenfla- 
che weist eine entsprechende Aussparung auf. 

Vorteilhaft ist, daB der herausnehmbare Einsteck- 
teil allein durch die Formgebung wenigstens eines Tells 
seiner Randquerschnitte zu wenigstens einem Teil der 

40 Randquerschnitte der Aussparung gehalten ist. 

Hierzu weist der Randquerschnitt des Einrastteils 
uber ca. 0,4 seiner Breite eine zur Querschnittsmitte hin 
symmetrische Einkerbung unter einem Winkel von 45 
Grad auf und der Randquerschnitt der Aussparung ist 

45 Ober ca. 0,4 ihrer Breite mit einer entsprechenden sym- 
metrischen Abschragung versehen. 

Der Randquerschnitt einer Hochseite des Einrast- 
teils weist hingegen zweckmaBIg eine halbkrelsformige 
Abrundung und der Randquerschnitt der entsprechen- 

50 den Hochseite der Aussparung eine entsprechende 
halbkrelsformige Auskehlung auf. 

In weiterer Ausbildung der Erfindung weist der her- 
ausnehmbare Einrastteil an einer von der Chipkontakt- 
flache mogllchst entfernten Stelle einen taktil markierten 

55 Druckpunkt auf, welcher als Angriffspunkt der Finger- 
krafte beim HerausdrOcken des Einrastteils dient. 
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Vorteile 

Die Vorteile der Wertkarte nach der Erfindung be- 
stehen darln. daG sie trotz belbehaltener au3erer Ab- 
messungen und Chlpkontaktflachenpositlon auch fOr 
zukunftlge wesentlich kleinere Endgerate anwendbar 
blelbt. Der 

Benutzer wird seine Wertkarte in der gewohnten 
Weise wie schon heute seine Scheck- Oder Kredltkarte 
benutzen konnen. Trifft er auf Endgerate, die wegen der 
genormten Gr66e einer Wertkarte eine solche nicht auf- 
nehmen konnen, drQckt der Benutzer den EInsteckteil 
aus der Wertkarte heraus und benutzt diesen als Mlni- 
chipkarte. Auf diese Weise ist nnit einer einzlgen Wert- 
karte der gesamte Bereich der Anwendungen abge- 
deckt und die Probteme der Lagerhaltung verschlede- 
ner Wertkarten entfalten. 

Im folgenden wird die Figur anhand von 3 Figuren 
naher beschrieben. Es zeigen 

Fig. 1 die Wertkarte nach der Erfindung mit einge- 
rastetem Einsteckteil 

Fig. 2 Einsteckteil und umgebende Wertkartenaus- 
sparung mit verschiedenen Ansk^hten und 
Schnitten der jeweiilgen Rander 

Fig. 3 ein Ausf uhrungsbelsplel fur die Lage des Ein- 
steckteils auf der genornnten Wertkarte 

Die Figur 1 zeigt die Umrisse einer herkommtichen 
Wertkarte 2 genormter Gr63e, die an ebenfalls genorm- 
ter Position die Chipkontaktflache des implantierten 
Halbleiterchips 1 tragt. Neu ist. daQ der Halbleiterchip 
auf einem Einsteckteil 3 implantiert ist, welches in einer 
entsprechenden Aussparung 4 der genormten Wertkar- 
te 2 eingerastet Ist. 

Die AusmafBe des Einsteckteits 3 betragen ca. 0,3 
der Hohe und 0,6 der Breite einer genormten Wertkarte 
2. Ein Ausf Qhrungsbeispiel mit der Qbrigen Bemessung 
zelgt die Fig. 3. 

Die Fig. 2 oben zelgt links das Einsteckteil 3 mit der 
Chipkontaktflache und rechts die genormte Wertkarte 2 
mit einer den Abmessungen des Einsteckteits entspre- 
chenden Aussparung 4, die an keiner Stella den Wert- 
kartenrand errelcht. 

In der Fig. 2 links sind die Rander des Einsteckteits 
3 auf ihren Breltseiten bis zu einer Strichlinie beide mit 
A1 bezeichnet. die den Druckpunkt D benachbarte 
Hochserte mit B1 . 

Entsprechend sInd In der Fig. 2 rechts mitte die 
Rander der Aussparung 4 bis zur Strichlinie mit A2 und 
der Rand der llnken Hochseite mit 82 bezeichnet. 

Die beiden Rander A1 der Breitseiten des Einsteck- 
teils 3 sind auf ca. 0,4 ihrer Gesamtbreite mit einer sym- 
metrischen Einkerbung versehen. wIe die Schnlttdar- 
stetlung SIcht Si In der Fig. 2 mitte links vergr63ert dar- 
steltt. 



Die beiden Rander A2 der Breite der Aussparung 
sind ebenfalls auf 0,4 ihrer Gesamtbreite (siehe Strich- 
linie) mit einer entsprechenden symmetrlschen Auskeh- 
tung 6 versehen, wie die Schnlttdarstettung SIcht S2 Fig. 

5 2, rechts zeigt. Der Nelgungswinkel der Einkerbung 5 
wie der Auskehlung 6 betragt jeweils 45 Grad, wie aus 
den Sichten S1 und S2 hen^orgeht. 

Der Randquerschnitt der Hochseite B1 des Ein- 
steckteits ist mit einer hatbkrelsformlgen Abrundung 7 

10 versehen, siehe Fig. 2 unten links. Der Randquerschnitt 
der entsprechenden Hochseite der Aussparung B2 ist 
demgegenuber mit einer halbkreisformigen Auskehlung 
8 gema3 Fig. 2 unten rechts, Sicht S4, versehen. 
Durch die Ausbildung der Randquerschnltte A1 und 

15 B1 und A2 und B2 wird durch Fingerdruck auf die taktil 
markierte Stelle D des EInsteckteils ein spheres Einra- 
sten des Einsteckteits und durch entsprechenden Ge- 
gendruck ein Wiederausrasten erzlelt. 

Die Schnlttdarstettung S 1 und S 2, bzw. S 3 und S4 

20 sind selbstverstandllch miteinander vertauschbar. Au- 
Berdem sind andere Ausf uhrungsformen der Randquer- 
schnltte denkbar, die in der Fig. 2 nur belsplethaft dar- 
gestettt sind. 

Die Fig. 3 zeigt, wie bereits envahnt, ein mit Maf^en 
25 versehenes Ausfuhrungsbeispiet fur die t^ge des Ein- 
steckteits in der genormten Wertkarte 2. Dabei betragt 
der Abstand a des linken Randes des EInsteckteils 3 
von der in Ihrer Position auf der Wertkarte genormten 
Chipkontaktflache 4 mm, die Breite des EInsteckteils 3 
30 betragt b = 50 mm. Die Chipkontaktflache ist von den 
beiden 

Breitseiten des Einsteckteits 3 jeweils c = 4 mm ent- 
fernt. Die besondere Ausbildung der Randquerschnltte 
sowoht des Einsteckteits 3 als auch der entsprechenden 
35 Aussparung 4 erstreckt sich r = 20 mm von der linken 
Begrenzung des EInsteckteils 3 zur Mitte hin, wie auch 
bereits In Fig. 2 durch Strichllnlen angedeutet. Die ubrl- 
gen Mal3e sind durch ISO-Standards genormt und wer- 
den deshalb hier nicht aufgefuhrt. 

40 

Patentanspruche 

1. Wertkarte mit einer in ihren Abmessungen gegen- 
45 Qber der Wertkarte wesentlich kteineren Ausspa- 
rung und eInem in die Aussparung passenden Tra- 
gertell, auf dem ein Halbleiterchip und Kontaktfta- 
chen angeordnet sind, die mit dem Halbleiterchip In 
Verblndung stehen und fur die Verbindung zwi- 
so schen Halbleiterchip und Endgerat vorgesehen 
sind, wobei die AuGenabmessungen der Wertkarte 
und bei In der Wertkarte eingesetztem Tragerteit die 
Position der Kontaktflachen internationaler Nor- 
mung entsprechen, 
ss dadurch gekennzeichnet, 

daO das Tragerteit eIne entgegen einer Rast- 
kraft herausdrOckbare rechteckige Minichip- 
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karte (3) ist und in der Wertkarte allein durch 
die Formgebung wenigstens etnes Toils seiner 
Randquerschnitte (A1 und B1) zu wenigstens 
einem Teil der Randquerschnitte (A2 und B2) 
der Aussparung (4) gehalten ist. 

2. Wertkarte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daR die Minichipkarte (3) 0,3 der Hohe und 0,6 
der Breite einer Wertkarte (2) gema(3 internationaler 
Nomnung ausmacht 

3. Wertkarte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daR der Randquerschnitt der Minichipkarte (3) 
uber 0,4 seiner l_ange (A1) eine zur Querschnitts- 
mitte hin symmetrische Einkerbung (Sicht S1) auf- 
welst und der Randquerschnitt uber 0,4 der Breit- 
selte der Aussparung (4) (A2) mit einer entspre- 
chenden symmetrischen Abschragung (Sicht S2) 
versehen ist. 

4. Wertkarte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daQ der Randquerschnitt der Mochseite (B1) 
der Minichipkarte (3) eine halbkreisfomnige Abrun- 
dung (Sicht S3) und der Randquerschnitt der Moch- 
seite (B2) der Aussparung (4) eine entsprechende 
halbkreisfomnige Auskehlung (Sicht S4) aufweist. 

5. Wertkarte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Minichipkarte (3) an einer von der Chip- 
kontaktflache entfernten Stelte einen taktil markier- 
ten Druckpunkt (D) aufweist, welcher als Angriffs- 
punk! der Fingerkrafte beim HerausdrOcken der Mi- 
nichipkarte dient. 



Claims 

1. Value card having a cutout whose dinr^ensions are 
considerably smaller than the value card and hav- 
ing a mounting part which fits into the cutout and on 
which a semiconductor chip and contact surfaces 
are arranged which are connected to the semicon- 
ductor chip and are Intended for the connection be- 
tween the semiconductor chip and a terminal, the 
external dimensbns of the value card and, in the 
case of a mounting part being inserted in the value 
card, the position of the contact surfaces corre- 
sponding to international standardization, 
characterized 

in that the mounting part is a rectangular mini 
smart card (3) which can be pushed out against 
a latching force and is held in the value card 
just by the shaping of at least one part of its 
edge cross-sections (A1 and B1 ) to at least one 
part of the edge cross-sections (A2 and B2) of 
the cutout (4). 



2. Value card according to Claim 1 , characterized in 
that the mini smart card (3) is equivalent to 0.3 times 
the height and 0.6 times the width of a value card 

(2) in accordance with international standardiza- 
5 tion. 

3. Value card according to Claim 1 . characterized in 
that the edge cross-section of the mini smart card 

(3) has over 0.4 of its length (A1) a notch (view S1 ) 
10 which is symmetrical with respect to the cross-sec- 
tion centre, and the edge cross-sectksn is provided 
over 0.4 of the breadth side of the cutout (4) (A2) 
with a corresponding symmetrical chamfer (view 
S2). 

IS 

4. Value card according to Claim 1 , characterized in 
that the edge cross-section of the height side (B1) 
of the mini smart card (3) has a semicircular round- 
ed region (view S3), and the edge cross-section of 

20 the height side (B2) of the cutout (4) has a corre- 
sponding semicircular indentation (view S4). 

5. Value card according to Claim 2, characterized in 
that the mini smart card (3) has a pressure point (D) 

2S at a point away from the chip contact surface, which 
pressure point (D) is narked in a tactile manner and 
is used as an application point for the finger forces 
when the mini smart card is being pushed out. 

30 

Revendlcations 

1. Carte de s6curit6 pr6sentant une 6chancrure de di- 
mensions notablement moindres que celles de la 

35 carte de sdcuritd, et une partie de support s'adap- 
tant dans I'^chancrure et sur laquelle se trouvent 
une puce semi-conductrice et des surfaces de con- 
tact qui sont en liaison avec la puce semi-conduc- 
trice, et sont pr6vues pour la connexion entre la pu- 

40 ce semi-conductrice et un poste terminal, les di- 
mensions ext^rieures de la carte de s6curit6 et, 
lorsque la partie de support est \ns6r6e dans la car- 
te de s6curit6, la position des surfaces de contact, 
correspondant k une normalisation Internationale, 

45 caractdris6e par le fait 

que la partie de support est une carte rectan- 
gulaire (3) ^ minipuce qui peut 3tre extraite en 
s'opposant d une force d'encliquetage, et est 

so retenue dans la carte de sdcurltd uniquement 

par la configuration d'au moins une partie de 
ses sections transversales marginales (A1 et 
B1 ), sur au moins une partie des sections trans- 
versales marginales (A2 et B2) de T^chancrure 

55 (4). 

2. Carte de s^curitd selon la revendication 1 , caractd- 
risde par te fait que la carte (3) k minipuce repr^- 
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sente 0,3 de la hauteur et 0,6 de la largeur d'une 
carte de sdcuritd (2) conforme k une normalisation 
Internationale. 

3. Carte de s6curit6 selon la revendication 1 , caractd- 5 
risde par le fait que la section transversale margi- 
nale de la carte (3) d minipuce prdsente, sur 0,4 de 

SB longueur (A1), une encoche sym6trique en di- 
rection du centre de ia section transversale (vue 
S1 ), et la section transversale marginale est munie io 
d'un biseau symdtrique correspondant (vue S2) sur 
0,4 du cdtd large de I'dchancrure (4). 

4. Carte de sdcurit^ selon la revendication 1 , caractd- 
hs6e par le fait que la section transversale margi* 
nale du cdtd haut (B1) de la carte (3) d minipuce 
comporte un arrondi semi-circulaire (vue S3), et la 
section transversale marginale du cdt6 haut (B2) de 
r^chancrure (4) pr^sente une d6pouille semi-circu* 
laire correspondante (vue S4). so 

5. Carte de sdcuritd selon la revendication 2. caractd- 
ris^e par le fait que la carte (3) ^ minipuce prdsente, 
dans une zone dloign^e de la surface de contact de 

la puce, un point d*empreinte (D) k repdrage tactile 2S 
sen^ant de point d'attaque des forces des dolgts lors 
de I'extraction de la carte d minipuce. 
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